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Die BECOM Gruppe

The SPICY Way

® Start 1984 als Fertigungsunternehmen
® Entwickelt sich immer mehr zum Systemhaus
® 500 Mitarbeiter insgesamt

® 30 Mitarbeiter in der Forschung & Entwicklung
(Techniker)
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BECOM Standorte

The SPICY Way

BECOM Electronics GmbH
Technikerstral3e 1

fﬁgfftenls meb"' A-7442 HochstraR
- ronstor Tel.: + 43 (2616) 2930 - 0
Tel.: +43 (7225) 20 777 100)
www.becom.at

http://www.toughsystems.at

BECOM Electronics Hungary Kft
Industriepark Tatabanya, Kérnye

High Tech made in Austria
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BECOM Eigentumerstruktur

Geschaftsfuhrung

<= Johann Bock

Q Franz Klein =>

BK Industriebeteiligungs-
und Consulting GmbH

50,2%

€eCo

The SPICY Way

aws-mittelstandsfonds

49,8%

BECOM Holding GmbH

100%

BECOM Electronics GmbH

100%

BECOM Electronics Hungary Kift

© 2012, BECOM Electronics GmbH

100%

tough systems GmbH

High Tech made in Austria
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BECOM Geschichte |
_E O

® 1984
¢ 1991
¢ 1995
¢ 2004
¢ 2005

¢ 2006

¢ 2007

¢ 2010
¢ 2011

© 2012, BECOM Electronics GmbH

The SPICY Way

Grindung der BECOM

Zertifizierung nach 1SO 9001:2008
Forschung- und Entwicklungsabteilung
BECOM Electronics Hungary Kft

1. Platz E2MS-Award

» Electronic Engineering and Manufacturing Services

Zertifizierung nach ISO TS 16949:2002

» Automotive Norm

Zertifizierung nach EN ISO 13485:2003

» Medizintechnik Norm

Tochterunternehmen tough systems
Management Buy-Out

High Tech made in Austria

www.becom.at



BECOM Leistungsportfolio

The SPICY Way

Systemhaus BECOM

ENTWICKLUNG LOGISTIK FERTIGUNG

- Hardwareentwicklung - Beschaffung - SMT Fertigung

- Softwareentwicklung - Lagerhaltung - THT Fertigung

- Schaltungsdesign - Versand - Coating

- Leiterplattenlayout - Justin time - Testing

- Prototypenbau - Funktionsprifung
- Musterfertigung - Assembling

- Systementwicklung - Mechatronic

- EMV, ESD - Systemherstellung
-- Testing - Metering

High Tech made in Austria

© 2012, BECOM Electronics GmbH WWW.becom.at




BECOM Umsatzverteilung | ,
BECO
{

" The SPICY Way

INDUSTRIE

23%|22%

- AVL

- BMW

- HELLA Gruppe
- Leggett & Platt
- MD-Elektronik

AUTOMOTIVE

MEDIZINTECHNIK

13%

- Allied Panels
- GE-Medical
- Otto Bock

- AKG Acoustics

- RIEDEL
Communication

- SCHRACK Seconet

- SSI SCHAFER

- SWARCO FUTURIT

- Roche Diagnostics
- SCHRACK Seconet

- Panasonic

- Thyracont - ZKW

High Tech made in Austria
www.becom.at
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BECOM Referenzkunden =
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The SPICY Way - Motivation F‘#’J
€CO

The SPICY Way

® Prozessverbesserungen im PEP

® Automotive Anforderungen

® |SO 9000 und TS 16949 beziehen sich
hauptsachlich auf die Fertigung

® SPICE ist geeignet fur die Entwicklung

® Grol3e der Entwicklungsmannschaft

PEP = Produkt Entstehung Prozess

High Tech made in Austria

© 2012, BECOM Electronics GmbH
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Was ist SPICE?
€Co

The SPICY Way

® SPICE ... Software Process Improvement and
Capability Determination

® Internationaler Standard ISO/IEC 15504

® Prozess-Reifegrad-Modell
® konkurrierender Standard zu CMMI

Ziel:
® Ermittlung des Prozessreifegrades

(Assessment) & Verbesserung von Prozessen
mit Schwerpunkt auf der Softwareentwicklung

© 2012, BECOM Electronics GmbH gl U3l eels [ AIsE

www.becom.at



Was ist SPICE?

€eCo

The SPICY Way

® Ubersicht ISO/IEC15504

® Part 1:
® Part 2:
® Part 3:
¢ Part 4.

® Parth:

® Part 6:

® Part7:
¢ Part 8:

¢ Part9:

© 2012, BECOM Electronics GmbH

Concepts and vocabulary
Performing an assessment
Guidance on performing an assessment

Guidance on use for process improvement and
process capability determination

An exemplar software life cycle process
assessment model

An exemplar system life cycle process
assessment model (SPICE 4 SYSTEMYS)

Assessment of organizational maturity

An exemplar process assessment model for IT
service management

Target process profiles

High Tech made in Austria

www.becom.at



Was ist

SPICE 4 SYSTEMS?
€Co

The SPICY Way

® SPICE 4 Systems Engineering

® |SO/
® wurd

EC TR 15504-6
e 2008 veroffentlicht

® beln

naltet ein Prozess-Assessment-Modell fur

Systemprozesse auf Basis der ISO 15288

® Struktur des Prozess-Assessment-Modells (PAM)
® Prozess Performance-Indikatoren

® Prozess Fahigkeits-Indikatoren

© 2012, BECOM Electronics GmbH

High Tech made in Austria

www.becom.at



;-
Was ist Automotive SPICE®? Fi/’vl
@)

® Automotive SPICE®

® wurde 2005 durch die Special Interest Group
(SIG) Automotive veroffentlicht

® |st eine domanenspezifische Variante des

Internationalen Standards ISO/IEC 15504
(SPICE).

© 2012, BECOM Electronics GmbH CLEJ TR MRCE 7 AR

www.becom.at



Was ist Automotive SPICE®? F‘%J/Nl
@)

® Warum wurde Automotive SPICE®
zusatzlich , erfunden“?

® Der Hauptzweck von Automotive SPICE® ist
die Bewertung der Leistungsfahigkeit der
Entwicklungsprozesse von Zulieferanten zur
Automobilindustrie (z.B. Steuergerate)

® mehr als 85% der Funktionen eines modernen
Fahrzeugs werden durch Software kontrolliert!

(Steuerelektronik)
® Hohe Anzahl von sicherheitskritischen Ablaufen!

© 2012, BECOM Electronics GmbH gl Uil [eels [ AsE

www.becom.at



SPICE Prozess Assessment
S@e)

[Anforderungen ] M —
Prozess-Referenz- FeasuremeEt
Modell _ ramewor
. v [ Reifegraddimensionen/ Prozess-
Doméne & Umfang / I Anforderungen J Attribute / Wertungstabelle
Prozess-Ziel / Prozess-Ergebnis Prozess-Assessment-

Modell
Umfang / Indikatoren /
Zuordnung / Umsetzung

Initial Inputs Assessment
Absicht/ Umfang / Outputs
Einschrankungen / Assessment Prozess Datum / Assessment Input
Beteiligte / _Planung / Nachweis der Existenz /
Vorgehensweise/ Datenermittlung & —valldlerung verwendeter Assessment-
Kompetenz des Assessors / Bewertung der Prqzess Attribute e e ey A
Reporting zusatzliche Informationen

zusatzliche Informationen

Roles & Responsibilities

Sponsor / Competent Assessor /
Assessors

High Tech made in Austria
www.becom.at
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SPICE Reifegraddimensionen

optimierend

Mengenbezogenen Kennzahlen werden fir die
Prozessverbesserung und —optimierung verwendet PA.5.2 Process Optimisation

vorhersagbar
Prozessiberwachung macht die Durch-
fihrung und Ergebnisse kontrollierbar

etabliert

Vordefinierte Prozesse sind
etabliert und werden situations
abhangig angepasst

S@e
Level 5 Optimising ay

PA.5.1 Process Innovation

Level 4 Predictable

PA.4.1 Measurement
PA.4.2 Process Control

Level 3 Established

PA.3.1 Process Definition
PA.3.2 Process Deployment

Level 2 Managed gesteuert _ _
PA.2.1 Performance Management Prozess und Arbeitsprodukte sind
PA.2.2 Work Product Management gesteuert, Zustandigkeiten erkannt.
Level 1 Performed durchgefihrt
PA.1.1 Process Performance Prozess wird intuitiv umgesetzt und
erflllt seinen Zweck

Level O Incomplete

unvollstandig
erfullt seinen Prozesszweck nicht,

© 2012, BECOM Electronics GmbH

chaotische Prozesse

High Tech made in Austria

www.becom.at



SPICE Reifegraddimensionen
~_ -

Stufe 5 P> —> —>
(optimizing) é/

Stufe 4 @—» ::[‘k ;:[: L >
(predictable)

P

Stufe 3
(established)

f ok

Stufe 2 @—»

(managed)

Stufe 1
(performed)

Stufe 0
(incomplete)

High Tech made in Austria
www.becom.at
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Automotive SPICE® Prozessdimension
S@O)

The SPICY Way

® 2 =7 Prozessgruppen / 31 Prozesse

(Quelle = automotiveSIG PAM v2.3 DE, VDA)

Tab.1:  Primére Prozesse im Lebenszyklus - ACQ-Prozessgruppe ~ Tab.3:  Primére Prozesse im Lebenszyklus — ENG-Prozessgruppe Tab. 5 Organisatorische Prozesse im Lebenszyklus
- MAN-Prozessgruppe
Prozess- Prozess-Bezeichnung Prozess-Bezeichnung Prozess- Prozess-Bezeichnung Prozess-Bezeichnung
Identifikation Identifikation Prozess- Prozess-Bezeichnung Prozess-Bezeichnung
ACQ.3 Contract agreement Veriragsvereinbarung ENG.1 Requirements elicitation Anforderungserhebung identifiation
ACQ.4 Supplier monitoring Lieferanten-Monitoring ENG.2 System requirements Systemanforderungsanalyse MAN.3 Project management Projekimanagement
ACQ.11 Technical reguirements Technische Anforderungen analysis MAN.5 Risk management Risikomanagement
ACQ.12 Legal and administrative Rechtliche und administrati- ENG.3 System architectural design | Entwurf der Systemarchi- MAN.6 Measurement Messen
requirements ve Anforderungen tektur
ACQ.13 Project requirements Projektanforderungen ENG.4 22:";;;9 requirements :s;tl\;:ereanforderungs-
ACQ.14 Request for proposals Ausschreibung -
- e . o ENG.5 Software design Entwurf des Software- Tab. 6 Organisatorische Prozesse im Lebenszyklus
ACQ.15 Supplier qualification Lieferantenqualifizierung designs - PIM-Prozessgruppe
ENG.6 Software construction Softwareerstellung
ENG.7 Software integration test Softwareintegrationstest PrOZt?SS- i Prozess-Bezeichnung Prozess-Bezeichnung
ENG.8 Software testing Softwaretest Identifikation -
- : : = PIM.3 Process improvement Prozessverbesserung
ENG.9 System integration test Systemintegrationstest
ENG.10 System testing Systemtest
L . Tab. 4 Unterstitzende Prozesse im Lebenszyklus Tab. 7 Organisatorische Prozesse im Lebenszyklus
Tab. 2: Primé&re Prozesse im Lebenszyklus — SPL-Prozessgruppe - SUP-Prozessgruppe - REU-Prozessgruppe
Prozess- | Prozess-Bezeichnung Prozess-Bezeichnung Prozess- Prozess-Bezeichnung Prozess-Bezeichnung Prozess- Prozess-Bezeichnung Prozess-Bezeichnung
Identifikation Identifikation Identifikation
SPL.1 Supplier tendering ﬁng?ebuttsabgabe des SUP.1 Quality assurance Qualititssicherung REU.2 Reuse programm manage- | Reuse-Program-
ieferanten
! SUP.2 Verification Verifikation ment Management
SPL.2 Product release Produktfreigabe - - - -
SUP.4 Joint review Gemeinsames Review
SUP.7 Documentation Dokumentation
SUP.8 Configuration management | Konfigurationsmanagement
SUP.9 Problem resolution mana- Problemlésungsmanage-
gement ment
SUP.10 Change request manage- Anderungsmanagement
ment

© 2012, BECOM Electronics GmbH

High Tech made in Austria

www.becom.at




Automotive SPICE® - HIS Scope

® HIS Scope: 4 Prozessgruppen / 15 Prozes:

Engineering Process Group

ENG.2 System requirements analysis

ENG.3 System architectural design

ENG.4 Software requirements
analysis

ENG.5 Software design

ENG.6 Software construction

ENG.7 Software integration

ENG.8 Software testing

ENG.9 System integration

ENG.10 System testing

© 2012, BECOM Electronics GmbH

The SPICY Way
- Minimum an Prozessen, die bei jedem Lieferanten Uberpruft

werden

Support Process Group

SUP.1 Quality assurance

SUP.8  Configuration Management
SUP.9 Problem resolution management
SUP.10 Change request management

Management Process Group

MAN.3  Project management

Acquisition Process Group

(optional)
ACQ.4  Supplier Monitoring

High Tech made in Austria

www.becom.at



® 2 =5 Prozessgruppen / 26 Prozesse

SPICE 4 SYSTEMS Prozessdimension

Enterprise Processes

ENT.1 Enterprise Environment
Management

Project
Processes

ENT.2 Investment Management

PRJ.1 Project Planning

ENT.3 System Life Cycle
FProcesses Management

PRJ.2 Project Assessment

ENT .4 Resource Management

PRJ.3 Project Control

Technical Processes

( The SPICY Way

TEC 1 Stakeholder Requirements
Definition

TEC .2 Requirements Analysis

TEC.3 Architectural Design

TEC 4 Implementation

TEC.5 Integration

C

Weiterentwicklung des TEC.4

mplementation®

urch die Fa. Nehfort IT-Consulting KG

AGR .1 Acquisition

AGR.2 Supply

PRJ.6 Configuration
Management

Tailoring Process

PRJ.7 Information
Management

TLR Tailoring

| TEC. 8 Validation

TEC.9 Operation

TEC.10 Maintenance

TEC .11 Disposal

© 2012, BECOM Electronics GmbH

High Tech made in Austria
www.becom.at




E'

SPICE 4 Component Development F
S@e

TEC.4 Implementation Process:

The SPICY Way

® Basipraktiken:

TEC.4.BP.1: Define implementation strategy

TEC.4.BP.2: Identify implementation constraints on design
TEC.4.BP.3: Realize system elements

TEC.4.BP.4: Record system element conformance information
TEC.4.BP.5: Contain system elements

® Resimee:

Sehr abstrakt — sehr an der Oberflache
Tiefgang nicht vergleichbar mit der SW-Entwicklung

- Aussagekraft ???

© 2012, BECOM Electronics GmbH

High Tech made in Austria

www.becom.at



SPICE 4 Component Development _ ‘élwl
BECO

Requirements

Design

Testing

Integration

Construction

Komponente 1

Komponente 2

Komponente 3

© 2012, BECOM Electronics GmbH

Technical Processes

TEC.1 Stakeholder Requirements
Definition

TEC.2 Requirements Analysis

TEC.3 Architectural Design

TEC.4 Implementation

TEC.5 Integration

TEC.6 Verification

TEC.7 Transition

TEC.8 Validation

TEC.9 Operation

TEC.10 Maintenance

TEC.11 Disposal

High Tech made in Austria

www.becom.at




[
SPICE 4 Component Development Li/’vl
S@e)

The SPICY Way

Prozessgruppe
Komponenten Entwicklung (CDEV) @

® CDEV.4 Component Requirements Analysis
® CDEV.5 Component Design

® CDEV.6 Component Construction

® CDEV.7 Component Integration

® CDEV.8 Component Testing

High Tech made in Austria

© 2012, BECOM Electronics GmbH
www.becom.at



SPICE 4 Component Development

Komponenten ,technologisch® schneideRescive

TEC.1 Stakeholder Requirements

Definition

=>| Subsystem 1 | Subsystem 2

TEC.2 Requirements Analysis

‘ Komponente 2-1
Technologie 3
TEC.3 Architectural Design I:>

Subsystem Subsystem
3

Komponente 1-3

Technologie 3
Komponente 3-2
Technologie 3

High Tech made in Austria
www.becom.at
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SPICE 4 Component Development

= =W

Assessment in der Gerateentwicklung sty
TEC.4 Implementation Process

Software Engineering | Electronics Engineering Mechanics Engineering

. High Tech made in Austria

© 2012, BECOM Electronics GmbH . WWW.becom.at
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SPICE 4 Component Development
ECO
Verdichtung der Assessment-Ergebnissemescrwe

(Beispiel fur Level 1)

. Fully L | Largely | P Partly . Not Achieved

CD.E.4 Component Requirements
Rating: F Rating: F
CD.E.5 Component Design
CD.E.6 Component Construction
Rating: F Rating: F
CD.E.7 Component Integration
Rating: P Rating: P
CD.E.8 Component Testing
Rating: L Rating: F

Software Electronics Mechanics

Engineering Engineering Engineering TEC.4 — Rating: L

Rating: F Rating: L Rating: L

High Tech made in Austria
www.becom.at
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SPICE 4 Component Development Fi/wl
S@e)

The SPICY Way

Zusammenfassung

® TEC.4 Implementation wird pro Technologie um
folgende (Automotive SPICE®) Prozesse erweitert
- Requirements Analysis
- Design
- Construction
- Integration
- Testing

® Durch Verdichtung der Einzelergebnisse wird die
Bewertung des TEC.4 hergeleitet

® Viel tiefgreifendere Bewertung mit mehr Aussagekraft!

High Tech made in Austria

© 2012, BECOM Electronics GmbH Www.becom.at



SPICE 4 AUTOMOTIVE SYSTEMS

® Automotive SPICE® - HIS Scope

® SPICE 4 SYSTEMS: Technische Prozesse
 Tec2 | TEcs | TEC5 | TECE

® SPICE 4 Component Development

CDEV-B.4 ‘ CDEV-B.5 ‘ CDEV-B.6 ‘ CDEV-B.7 ‘ CDEV-B.8

High Tech made in Austria

© 2012, BECOM Electronics GmbH
www.becom.at
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® 1. Vorstellung Fa. BECOM
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Die Roadmap
€eCo

The SPICY Way
Janner 2011
iR 2 Rough 3 Detail 4 Assessment | 5 Roll out
April 2011 ——>
Initial Training Oktober 2011 =
Grundung EPG
Projektauswahl (2) PEP neu definieren " —_>
Assessment Shaser Und Janner 2012
Analyse Meilensteine neu
A Detailbeschreibun - —
ﬁgrll\ﬂfqate[ljmfan Struktur neu der Phasen und ’ Mai 2012
Tool v ’ pokumente nd Meilensteine Assessment eines —_
Vorlagen Input / Aktivitaten neuen aktuellen Fde 2012
|dent|f|2|ere_n und Output => Projekts .
Interne Freigabe Checklisten Basis sind die 'FIJ'EaFljmng des neuen
Wesentliche neue definierten Erganzende
Vorlagen Prozesse, Checklisten
Strukturen und Einsatz neue
Dokumente Checklisten
Andocken an das
Mgmt.system

High Tech made in Austria

© 2012, BECOM Electronics GmbH
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E'

1 Basics
eCo

The SPICY Way

® Initial Training
® Gesamte Entwicklungsmannschaft

® Griundung EPG

® Engineering Process Group

® Projektauswahl
® Zweli bestehende Projekte zur Analyse

® Initial Assessment beider Projekte
® Assessment Reports und Prozess-Bewertung

® Analyse und Planung
® 70 wesentliche Aktivitaten erfasst

High Tech made in Austria

© 2012, BECOM Electronics GmbH www.becom.at



1 Basics

Das EPG Team

Martin Auer = EPG Leader? Quaﬂtatssmherung

Thomas Saurer‘ ' itektur .
Michael Mand| ‘ g

| EPG = Engineerihg Pfocess Group

High Tech made in Austria
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1 Basics
eCo

The SPICY Way

® Definition des organisatorischen Umfangs

- Software Engineering nach Automotive SPICE®

- System Engineering nach SPICE 4 SYSTEMS
(ISO 15504-6)

- SPICE 4 Component Developement

¢® = SPICE 4 Automotive Systems

High Tech made in Austria

© 2012, BECOM Electronics GmbH
www.becom.at



1 Basics

SPICE 4 Automotive Systems
® Automotive SPICE® - HIS Scope

® SPICE 4 SYSTEMS: Technische Prozesse
~Tec2 | Tecs | Tecs | TECs

® SPICE 4 Component Development

Technologien:

FBG: Flachbaugruppe

CDEV-B.8 SW: Software
ME: Mechanik

CDEV-B.4

High Tech made in Austria
www.becom.at
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1 Basics

The SPICY Way

® Definition der Projekte flur das Assessment
- Steuerung eines Autositz-Massagesystems

High Tech made in Austria
www.becom.at
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1 Basics

The SPICY Wayr V'

® Auswahl eines Assessment Tools
® SPICE 1-2-1 4 AUTOMOTIVE SYSTEMS

==, : =
[ ere——r— o

E D | e F 3 B DB

TSP 121 for Iberrationsl Standerd L=

Al n T, Pew miwwamee. Criy T mou mgoegni
—=  Daasiions 3 % [l g [0 [l O verest — =
BrOCess 6 [ KiEnsty which Tystem mouements T Du;’:jr'-umu [E]E r_',fF_‘] e

should be sllocated fo which slements of e

A T Thoe'Pen Soge-des  Hodes

Holss 7
. o
.. [ENG.3 System architectural design - PAC chart for Process Group ENG
' h L_] Thie purpose of the System architectural design pIOcess |5 &0 identty whch
yetem requrements should be slocated o which slsments of the oystem
VE"@-G’?“I:]‘:'“ |BJ|9¢ Strenge
11 1 1 1 +-|.< hpl?-ln’l e _;-uq.-\.-. oe |eDew S — : s
l | AT s T LU B Tt ENG.10 System testing =
oo ﬁle' PR LA 0 e Weanesses
- AT ol bals
il e ol e s ey ENG.S System integration e
I !i B | — ENG 8 Software testing S m
R N T W N s N s a0 w [MIP[L]F] ENGIBF1 Destiibe sysiem archaecue EMG.7 Software integration . |
] Sermd | G Establish the tap-level system anchitecture that identfies elements of hardwane,
~ All Provesses ELmmaw CL SEate = Pl Q:;\rimﬂm:::. s [:L‘n-.!!.m :I ENG 68 Software construction _
AC0.F Contrad agreement s oL B ENG 5 Softw d
SAL1 Supaber besdenng ;s cL2 et Software design - I
SFLE Fraduedt releass (=% B -9 % EEIE ENG2EET Mocite faguig s.
EPLA Pridut sceaphsnts ippait 0L Aocate 1 Sysiem feqUIrERIENts 1o the slemens of the lop-ieved system ENG 4 Sofware . |
||m m °Y 'M th '_"' H’ § 'm R ';: EllaicisiF] [ﬂw.'um 1.3]
NG A Software resuremerts anal L3 L2 [ rEver Tacestety coveens oy M0-A0 tatroes EMNG.3 System o S——t |
B S Sierarh daigs -8 =] f
MG & Sofwars conmnmos =% ° : B r_[LEl'_| ENG3BPT Define ingarfaces
Eh. 7 Softmare dtegraton hf ciz H = Chrvniop and docunient the internal and edemal intefaces of each system
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bEvd
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HMS IT Consulting GmbH |-

Process Altributes

High Tech made in Austria
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2 Rough |
€eCo

The SPICY Way

® Aufsplitten auf einzelne Technologien

‘ Flachbaugruppe
® Elektronikentwicklung

® Flachbaugruppen Layout
‘ Software

‘ Mechanik
® Fehlende Meilensteine hinzu
® Bestehende Meilensteine anpassen
® Phasen und Mellenstein beschreiben

High Tech made in Austria
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2 Rough

Neuer PEP &

EJ) Y NP AVAWW]

Kalkulationsstart Vertragsprifung E Designfreeze* i PrOZ?ES,fAVPaE:')d'ert Projektabschluss
Kick-Off / i y i . Kundenfreigabe
Angebotsabgabe Neuanlauf E Muster verfiigbar : Produkt validiert SoP
M4 M6

Musterschritte (x):
A: A-Muster
B: B-Muster
C: C-Muster

. FBG: Flachbaugruppe
Komponenten verfugbar .
. Architekturfreeze FBG: EMB, IB-Protokoll SW: Software
REHETIEL Pflichtenheft Freigabe SW: Testprotokoll ME: Mechanik
ME: EMPB
Designfreeze Verifikation
PEP = Produkt Entstehung Prozess FEIG, B, 32 clogeserliesser

High Tech made in Austria

© 2012, BECOM Electronics GmbH www.becom. at




2 Rough

Zuordnung V-Modell

The SPICY Way
Anforderungs-
definition Anforderungsvalidierung

Customer Requirements

> Abnahmetest

—

Systemtest Verifikation

abgeschlossen

Architektur Technischer :
< 4 In ration
‘@ Systementwurf Testfélle tegrationstest
Mx2.3 Mx2.3 Mx2.3

Architekturfreeze FBG SW ME

Pflichtenheft Freigabe Kom pOnenten
. Spezifikation Komponententest g

Designfreeze
FBG, SW, ME

Funktionaler 5
Systementwurf Testfalle

Implementierung

Umsetzung

High Tech made in Austria

www.becom.at &

© 2012, BECOM Electronics GmbH




2 Rough

® Struktur Uberarbeiten

® Vorlagen Uberarbeiten

® Dokumente
iIdentifizieren

© 2012, BECOM Electronics GmbH

4 _ -.- Projektname (Projektnummer) ©
| e .-_....--.....- T NS The SPICY Way
4 . 01_Projektmanagement
. 01_1_Freigaben
L 01 2 Terminplan
4y 01_3 Projektfortschritt

> 4 01 4 Kosten

. 01_5_Korrespondenz
., ARCHIV
+ §. 02_Lastenheft
4 03 _Pflichtenheft
b 04_Architektur
1. 05_Flachbaugruppe
= o) 06 _Software
= 4 07_Mechanik
4 08 Tests
l+ 1) 09 _Qualitadt
. 10_Fertigungsdokumente
. 90 _Links und Informationen
., ARCHIV

High Tech made in Austria

www.becom.at



3 Detail |
@)

The SPICY Way

® Beschreibung von Phasen und
Meilensteinen

® Inputs, Aktivitaten und Outputs pro Phase

® Checklistenfragen und Erklarungen
erstellen

® Umsetzung der Checklisten im BECOM
Projektmanagementsystem

High Tech made in Austria

© 2012, BECOM Electronics GmbH
www.becom.at
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3 Detall
eCo

The SPICY Way

® Neudefinition wesentlicher Dokumente

» Kalkulationsvorlage, Realisierungskonzept, Pflichtenheft,
Systemarchitektur, Mastertestplan

® Ablageorte fur Dokumente festlegen
® Nachverfolgbarkeit (Traceability) herstellen

» Lastenheft < Pflichtenheft / Pflichtenheft & Abnahmetests /
Architektur & Systemtests

® Prozessbeschreibungen anpassen

®* Anderungsmanagement optimieren

High Tech made in Austria

www.becom.at
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4 Assessment
4] S@e)

The SPICY Way

® Assessment eines Pilotprojekts

® SPICE Assessment Level 2

® Automotive SPICE® - HIS Scope
® SPICE 4 SYSTEMS: Technische Prozesse
® SPICE 4 Component Development

® Ziel ist das SPICE Level 2 Assessment bis
Ende Mai 2012

High Tech made in Austria

© 2012, BECOM Electronics GmbH
www.becom.at



5 Roll Out
eCo

The SPICY Way

® Vorgehensweise auf alle neuen Projekte
anwenden

® Training des neuen PEP

® Erganzende und neue Checklisten
(Reviews)

® Andocken an das
Managementsystem

High Tech made in Austria
www.becom.at

© 2012, BECOM Electronics GmbH



E_
Aktueller Projektstatus
€eCo

The SPICY Way

v* Neuer PEP ist fertig, wartet auf Freigabe

v Neue Struktur ist fer#
¥ Neue ‘-a\ls‘ -

¥ EPG arbeitet an der Umsetzung

© 2012, BECOM Electronics GmbH CLE] A MRCE 7 AR

www.becom.at



The SPICY Way

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

High Tech made in Austria
www.becom.at

© 2012, BECOM Electronics GmbH



. Uber Software Quality Lab
N vality 125 Unser Leistungsportfolio

Service

Testen / Testmanagement =
Test-Automatisierung
Operatives Coaching

Requirements-Engineering

q Projekt-Controlling/Validierung
software Reviews

[ = uality lab

Ihr Partner fur
ISTQB®, IREB®, ISAQEN Software SW-Evaluierungen
Requirements-Engineering Qualitat und Tool Evaluation Center
Modellierung, Architektur, UML Testen Lieferanten-Assessments
Testen, Testautomatisierung Tool Integration/Prototyping

Beratung

Prozessmodelle
QM-Methoden
Benchmarking
Ausschreibungen / Vertrage
Audits und Zertifizierungen
Strategie-Entwicklung

Test-Automation Frameworks
Tool Studien

Tool-Expertise

Agile Methoden
Usability

Training

e}
®
—
>
=
©
>
c
()]
P
®
2
=
(@]
n
©

www.software-quality-lab.com | Ihr Partner fir Software Qualitat und Testen Software Quality Lab Folie 51



q software

Hualitg lab

Software Quality Lab GmbH

Ihr Partner flir Software Qualitat und Testen

Biiro Linz Bliro Wien Bliro Miinchen
A-4041 Linz, Gewerbepark Urfahr 30 A-1150 Wien, Mariahilfer StraRe 136 D-80992 Miinchen, Agnes-Pockels-Bogen 1
Blro Graz Blro Lustenau
A-8053 Graz, Wiener Stralle 253 A-6890 Lustenau, Millennium Park 9

[W] www.software-quality-lab.com

© Software Quality Lab



Nehfort IT-Consulting

Beratungsunternehmen Beratungsunternehmen
fur Software Qualitat fur Process Improvement

Die Nehfort IT-Consulting ist ein Team von IT-Experten, Beratern,
Trainern & Assessoren

Wir unterstiitzen Sie dabei, lhre kritischen IT-Projekte erfolgreich abzuwickeln

Wir unterstiitzen Sie dabei, lhre kritischen Prozesse systematisch zu verbessern

Unser Fokus: Prozessreife & Agilitat

- Mit Prozessreife schaffen wir die Zuverlassigkeit, die wir brauchen,
um uns auf Software basierte Systeme verlassen zu kénnen!

- Mit Agilitat schaffen wir die Elexibilitat, die in unserer schnelllebigen Zeit notig ist!

www.nehfort.at andreas@nehfort.at

Nehfort IT-Consulting - 53 DI. Andreas Nehfort ~ —



Nehfort IT-Consulting - Unsere Kompetenzen J

Software Prozesse & Prozessreife:
- CMMI & SPICE (ISO 15504) / Automotive SPICE
- Process Assessments & Process Improvement
- Software Prozessmodelle & Agile Prozesse
- Funktionssicherheit = IEC 61508, ...

Qualitat:
- Software Qualitat & SW-Qualitdtsmanagement
- Software Requirements Engineering & Management
- Software Qualitatssicherung & SW-Metrics
- IT Service Management (ITIL / ISO20000) & Informationssicherheit (ISO 27000ff)

Management:
- Projektmanagement, Risiko Management, Qualitatsmanagement
- Integrierte Managementsysteme
- IT-Governance & Compliance Management

Nehfort IT-ConsuIting - 54 DI. Andreas Nehfort —



